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En lamineret struktur omfattende et underlagslag af en
krystallinsk propylenharpiks og, placeret i direkte kontakt
med mindst én overflade af underlagslaget, et varmeforseg-
leligt lag af et materiale af krystallinsk statistisk pro-
pylencopolymer, hvor materialet af krystallinsk statistisk
propylencopolymer er en blanding sammensat af

(I) en krystallinsk statistisk propylencopolymer af en stor
mengde propylen og en lille mengde af en anden a-olefin, og
(11) en statistisk copolymer, der i det vesentlige bestar
af mere ond 60 til 99 mol-% l-buten o4 mindre end 40 til

1 mol-% propylen,

:det vegtforholdet (I1)/(Il) cr fra 5/95 til 90/10, og den
statistiske copolymer (II) har

(A} ot yrenscviskositetstal [n], bestemt i decalin wved pant
03 0,5 til o dl/y, |

(R} ot DSC=smeltopunkt (Tm), mdlt med et different:ia.- .o v
ning-kalorimeter, pd 50 til 130°%,

BAD ORIGINAL



{(C) en krystallinitetsgrad, mdlt ved re¢ntgenstrdlediffrak-
tometri, pd 5 til 60%,

{D) en andel (Wl), der er oplgselig i kogende methylacetat,
pi ikke mere end 2 vegt-i, beregnet pa vagten af copoly-
meren (l1I), og

({E) en andel (wz), der er ople¢selig i en blanding af n-de-
can og acetone i volumenforholdet 1:1, pd mindre end

4 x [n]—l'2 vegt-%, beregnet pd vaegten af copolymer (II),
kan varmeforseqgles ved relativt lave temperaturer i et bredt
temperaturinterval og har en hej varmeforseglingsstyrke, og
varmeforseglingstemperaturen forgges kun lidt efter cn lav-

temperatur-varmebehandling.
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